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Abstract (en)
[origin: US2002006287A1] The invention relates to a process for compensation of dimension changes on sheet material (1) which is first provided
with a printed image (36) on the front (35) and which is then provided with a printed image (40) on its back (39). The dimensions (41, 42) of the
sheet material (1) are determined before an image is printed on the front (35) and before an image is printed on the back (39), and before an image
is printed on the back (39) of the sheet material (1) the latter is centered to its position when the image was printed on the front (35).

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Kompensation von Abmessungsénderungen am bogenférmigen Material (1), welches zunachst auf
der Vorderseite (35) mit einem Druckbild (36) wird und welches anschlieBend auf seiner Riickseite (39) mit einem Druckbild (40) versehen wird.
Die Abmessungen (41, 42) des bogenférmigen Materials (1) werden vor Bebilderung der Vorderseite (35) und vor dem Bebildern der Rickseite
(39) ermittelt und vor Bebilderung der Rickseite (39) des bogenférmigen Materials (1) wird dieses mittig zu seiner Position beim Bebildern der
Vorderseite (35) ausgerichtet. <IMAGE>
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